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Infineon hat mit dem DPS310 einen barometrischen Niedrigstrom-MEMS-Drucksensor entwickelt, der auf dem Prinzip
der kapazitiven Auslesung basiert. Das sorgt fiir eine hohe Prizision in einem breiten Temperaturspektrum von -40 bis +85 °C

sogar bei schnellen Temperaturveranderungen und einem Druck von 300 bis 1200 hPa.
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AM-Preise bleiben stabil, Flash-Preise fallen auch 2015
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i mittels virtueller Techniken ge- i
i plante und reale Abldufe direkt in |
der Produktion abgleichen und Ein-
i griffe in den realen Prozessablauf !
durch Simulationen absichern kén-
nen. Zur Beherrschung entstehen- |
der Datenmengen und zur Entlas-
tung der Unternehmen sollen unter
anderem autonom agierende Agen- |
und Integra-

ten-Systeme selbststédndig Analy-

sen der Produktionsprozesse durch-
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INTERVIEW DER WOCHE
Auch im Industrial Internet
sei es wichtig, die erfassten
Daten von vornherein auf das
Notwendige zu beschrénken,
sagt Peter Hoffmann,
Technical Director Germany bei
GE Intelligent Platforms.
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fithren und Entscheidungsoptionen
vorschlagen. Das Projekt ist in vier
inhaltliche Arbeitspakete geglie-
dert:

* Visualisierung und Manipula-
tion zur Adressierung der
Anforderungen virtuel-
ler Techniken

»  Entwicklung
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Infineon Technologies

Barometrischer MEMS-Drucksensor

]nﬁneons barometrischer Nied-
rigstrom-MEMS-Drucksensor
DPS310 basiert auf dem Prinzip
der kapazitiven Auslesung. Das
garantiert eine hohe Priizision in
einem breiten Temperaturspekt-
rum von —40 bis +85 °C sogar bei
schnellen Temperaturverinderun-
gen und einem Druck von 300 bis
1200 hPa. Im Hochprézisionsmo-

dus misst der DPS310 Hohen mit
einer Genauigkeit von +5 cm. Im
Niedrigstrommodus betriigt der :

VDE|DKE und DIN

Neue Version

Stromverbrauch nur 3 pA bei einer |
Messung pro Sekunde und weni- :
i verfiigbar. (es) [
i cronas hat die prognostizierten
Umsatz- und Gewinnerwartungen
{ im Geschiftsjahr 2014 erfiillt«,
i sagt Matthias Bopp, CEO von Mi-
{ cronas. »Neben negativen Wih-
rungseinfliissen belasteten vor al-
{ lem die temporiren Anlaufkosten
neuer Produkte das Ergebnis, die

ger als 1 pA im Standby-Modus.

Der integrierte FIFO-Speicher, der
chert, reduziert den Gesamtver-
individuell

der Sensor wird

‘der Normungs-Roadmap IT-Sicherheit

ie VDEIDKE-Kontaktstelle

Informationssicherheit (KST)

und die Koordinierungsstelle IT-

Sicherheit im DIN (KITS) haben |
eine neue Version der Normungs-

Roadmap IT-Sicherheit herausge-
bracht. Die Neuauflage soll IT-Si-
cherheitsliicken schlieen helfen,
die sich durch das Vordringen von

mobilitit, Smart Home, Active As-

sisted Living und Smart Cities.
Thematisiert werden z.B. die

europdischen Akfivititen im Be-

Call for Papers

»Internet of Things — vom Sensor bis zur

n diesem Jahr findet am 20. und

21. Oktober bereits der dritte !
»Industrie 4.0 & Industrial Inter- :
i e von »Little Data« (also den i
i kleinen Datenmengen in den Netz-
knoten oder »Things«, die von
Hardware und Firmware geprégt
i groBer Datenmengen).

net Summit« in Zusammenarbeit
mit dem VDE in Miinchen statt.
An einem der beiden Tage geht
es ausschlieBlich um Hardware,

Firmware, Middleware und Tools

12

i reich Cybersecurity-Normung, be-
sonders die Empfehlungen der Cy-
i bersecurity Coordination Group
(CSCG) und die Anforderungen
des geplanten deutschen IT-Si-
i cherheitsgesetzes an die TT-Sicher-
! heit der kritischen Infrastrukturen :
in den Branchen Ernéhrung, Ener-
i gie, Finanz- und Versicherungswe-
IT und Vernetzung in immer mehr
Bereiche der Wirtschaft und Ge-
sellschaft auftun. Im Fokus stehen |
Datenschutz, Smart Grid, Indust-
rie 4.0, Medizintechnik, Elektro-

sen, Gesundheit, Informations-
technik und Telekommunikation,
Medien und Kultur, Transport,
Verkehr und Wasser.

Die Roadmap zeigt, dass zwar }
: viele Bereiche normungstechnisch
gut abgedeckt sind, der Anteil ge-
| meinsam genutzter Standards aber
i relativ gering ist. »Eine wichtige

fiir das »Internet of Things« (IoT),

wobei das gesamte Spektrum ab- |

gedeckt wird:

sind)

Wirkmechanismen unterschiedli-

i cher Systemarchitekturen genauer

zu untersuchen und den Aspekt IT-
Sicherheit und Vertreter aus den
verschiedenen Bereichen friihzei-
tig in die Normung neuer Themen-

Die Deutsche Normungs-Road-
map »IT-Sicherheit Version 2«
steht im InfoCenter unter www.

i @ iiber die Konsolidierung und :
: Vorverarbeitung dieser Daten (in
i Zwischenknoten und Middle-

ware)

Zugang zur Cloud fiir die Ubertra-

gung, Speicherung und Analyse
i de) zu. (st) ||

Jahresabschluss 2014
Micronas
erfiillt Ziel-

die letzten 32 Messungen spei- |

brauch des Systems zusitzlich. Je- g
M it einer Umsatzsteigerung
kalibriert und hat onboard Kalib- um 4,3% auf 158,5 Mio.

rierungskoeffizienten fiir die ex- i Schweizer Franken hat Micronas

akte Kompensation der gemesse- i das Geschiftsjahr 2014 abge-

nen Druck- und Temperaturwerte. schlossen. Bedingt durch Wih-

Die Sensormessdaten und die Ka- i rungseinfliisse und Anlaufkosten

librierungskoeffizienten sind iiber fiir neue Produkte, sank der Be-

i die digitale I2C-/SPI-Schnittstelle |
i Vorjahr auf 6,4 Mio. CHE. »Mi-

triebsgewinn von 8,1 Mio. CHF im

i alle auf der 8-Zoll-Linie in der
i Produktion in Freiburg gefertigt
Zukunftsaufgabe besteht darin, die { werden. Die Umstellung von 6 auf
8 Zoll und der Fertigungsanlauf
neuer, innovativer Produkte sind
i fiir Micronas wertvolle Schritte in
i Richtung einer langfristigen Pro-
i duktivititssteigerung und nachhal-
tigen Margenverbesserung. «

i gebiete einzubindenc, erldutert
i Dr. Bernhard Thies, Sprecher der |
i VDEIDKE-Geschiftsfiihrung.
i »Damit vermeiden wir Doppelar-
i beiten und Inkompatibilititen und
nutzen Synergien effizient.«

Fiir das erste Halbjahr 2015 er-

i wartet das Management einen
Umsatz von ca. 71 Mio. CHFE. In
Euro ausgewiesen, entspriche das
{ einem Umsatzwachstum gegen-
{ iiber dem ersten Halbjahr 2014
i von 2%. Durch die Umbewertung
der in Fremdwihrung gehaltenen
i Geldbestinde wird in Bezug auf
vde.com als Download zur Verfii-
i gung. (ak) |

den Reingewinn ein Verlust erwar-
tet. (nw) =

Cloud«

Beteiligen Sie sich mit techni-
schen Vortrigen, Praxisbeispielen

i in Form von Hands-on-Workshops
und Erfahrungsberichten aus De-
@ bis hin zu »Big Data« (also dem |

sign-Projekten und senden Sie uns

Thre Beitriige bis zum 24. April
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